Ercseaming

DATENBLATT

Intel Core Ultra 7 265KF, 20 Kerne, 3.9 bis 5.5 GHz (Arrow Lake-S)
Cooler Master MasterLiquid 360 Core I, Wasserkihlung
Standard Warmeleitpaste

32GB DDR5-6000 MHz (2x16GB), Dual-Channel

NVIDIA GeForce RTX 5070, 12GB GDDR?7

ASUS Prime B860-Plus WIFI, Intel B860, ATX, inkl.
WLAN+Bluetooth

7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio, onboard
2000 GB M.2 SSD (NVMe)
ATX-Midi APNX V2, schwarz

Thermaltake Smart BM3 750W, Semi-Modular, 80+ Bronze,
ATX3.0

Service24 basic

1.779,00 €

Gamer'Pc Elite Ultra 7 inkl. MwsSt., zzgl. Versandkosten

Artikelnummer Konfigurationscode Lieferzeit Datum

104476 M6HFC @® 7 -9 Werktage 08.12.2025

Dank der innovativen Hybrid-Architektur liefert der neue Intel herausragende Single-Thread-Leistung fir Gaming und gleichzeitig massive
Multi-Thread-Power fiir Video-Editing, 3D-Rendering und Multitasking. Mit freigeschaltetem Multiplikator ist der Weg frei fiir Ubertaktung und
individuelle Leistungsoptimierung.

[Perfomance]

- perfekte Gaming Leistung im WQHD (2560x1440) Bereich

- ideal in Kombination mit beliebten 144 FPS TFT-Monitore in FullHD und WQHD
- flissiges Gameplay bei allen aktuellen Spieletiteln und hoher Detailstufe

- ideal fur private Multimedia- und Videobearbeitung

[Qualitat]

- ausschliesslich qualitativ hochwertige Produkte

- namhafte Hersteller mit bewahrten Komponenten
- bestmoglichste Stabilitat und Langlebigkeit

[Technik]

- effiziente und energiesparende Prozessortechnik

- aktuelleste Schnittstellen (wie M.2, USB3, HDMI, DisplayPort)
- Erweiterbarkeit (bsp. Speicher, Festplatten)

Wahlweise mit Betriebsystem: Bei Kauf von Windows installieren wir den PC gleich mit allen Treibern und Updates vor. Wir achten dabei
besonders auf eine schlanke, werbefreie und ressourcenschonende Vorinstallation, die lhnen nur das Wichtigste liefert.
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Intel Core Ultra 7 265KF, 20 Kerne, 3.9
bis 5.5 GHz (Arrow Lake-S)

Prozessor

Typ

Codename
Modell

Sockel

Anzahl Kerne
Anzahl Threads
Taktfrequenz
Turbo-Takt

Cooler Master MasterLiquid 360 Core II,

Wasserkuhlung

Kuhlung

Typ

Bauweise
Lautstarke
Lautstarke (maximal)
Lufter
Lufterabmessung
Beleuchtung
Material
Fordermenge
Garantie
wartungsfrei

Farbe

Sockel

115x /1200
1700

1851

2066

AM4 / AM5
TR4

Gewicht & Abmessungen

Hohe
Breite

Tiefe

Ultra 7

Arrow Lake

Core Ultra 7 265KF
1851

20

20

3.3 GHz

5.5 GHz

Wasserkihlung
360mm (triple)
ab 6 dB(A)

30 dB(A)

3

120 x 120 x 25mm
ARGB
Aluminium

71 CFM

2 Jahre

ja

schwarz

277 mm cm
120 mm cm

49 mm cm

Standard Warmeleitpaste

Kuhlung

Typ

Lautstarke
Lautstarke (maximal)
Lufter

Warmeleitpaste

32GB DDR5-6000 MHz (2x16GB), Dual-

Channel

RAM

Typ

Bauform
Kapazitat
Speichertakt
CAS Latenzen
XMP
Spannung
Hitzeverteiler
Bauhohe
Beleuchtung
Farbe

DDR5
DIMM
32GB
6000 MHz
CL38

3.0

135V
Aluminium
35mm
nein

schwarz

NVIDIA GeForce RTX 5070, 12GB GDDR7?7

Spezifikation
Prozessorhersteller
Prozessortyp
Grafikprozessor
Prozessor-Taktfrequenz
Maximaler Turbotakt
Prozessorkerne
Raytracing-Recheneinheiten
Speichergrole
Speichertyp
Speichertakt
Speicherschnittstelle
HDCP-kompatibel
DirectX Unterstttzung
OpenGL Unterstitzung
Kihlung

Lufter

Schnittstelle
PCle-Stromanschluss
Leistungsaufnahme

Empfohlene Netzteilleistung

NVIDIA

GeForce RTX
GeForce RTX 5070
2.16 GHz

2.51 GHz

6144

94 TFLOPS

12GB

GDDR7

21 Gbps

192-Bit

ja

12

4.6

NVIDIA Referenz Kiihlung
2

PCl-Express 5.0
1x 16-Pin

250 Watt

650 Watt
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OKeseaming

bendtigte Slots
VR-Ready

Anschllsse

VGA

DVI

HDMI
Mini-HDMI
DisplayPort
Mini-DisplayPort
USB 3.1 (Typ Q)

Auflosung

max. Auflésung (DVI)
max. Auflésung (HDMI)
max. Auflésung (DisplayPort)

Maximale Displays

Gewicht & Abmessungen

Lange
Breite
Hohe

nein

nein

nein

nein

nein

4096 x 2160 @ 60Hz
7680 x 4320 @ 120Hz
4

30cm
12cm

6cm

ASUS Prime B860-Plus WIFI, Intel B860,
ATX, inkl. WLAN+Bluetooth

Spezifikationen

Chipsatz

Sockel

Format

Breite

Lange

Soundtyp

Soundchip
Netzwerktyp
Netzwerkchip

WLAN
WLAN-Standard
Bluetooth
Bluetooth-Version
Speicherbanke
Speicherbelegung (max.)
Speichertyp
Speicherformate
Dual-Channel-Unterstitzung
Multi-GPU (Crossfire)
Multi-GPU (SLI)

RAID

TPM

Anschlisse

PS/2

VGA

DVI

HDMI
DisplayPort
Netzwerk (RJ45)
USB 2.0
USB 3.0
USB 3.1
USB 3.1
USB 3.2 (5Gbit) Typ A
USB 3.2 (10Gbit) Typ A
USB 3.2 (20Gbit) Typ C
Audio (Klinken)

Typ A)
Typ C)
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Intel B860

1851

ATX

24,4 cm

30,5cm

7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, digital
Realtek®

Gigabit-LAN (100 bis 2500Mbit)
Realtek RTL8125B 2.5G

ja

Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/az)
ja

53

4

256 GB

DDR5

4800 MHz bis 8666 MHz (O.C.)
ja

nein

nein

0,1,5,10

optional

nein
nein
nein
1

1
1+ WLAN (2 Antennen)
4
nein
nein
nein
1

2

1

AnschlUsse (intern)

SATA3 (6GB/s) 4

M.2 Sockel (x4 PCle) 2

USB 3.1 Gen1 (onboard) 1

USB 3.0/3.2 (Gen1, 5 GB/s) 1 (fir 2 USB3.0 Ports)
USB 2.0 (onboard) 2
Steckplatze PCle 5.0 x16 1
Steckplatze PCle 4.0 x16 3
Steckplatze PCle 4.0 x16 (x4 mode) 1

CPU Lufter Anschluss 3x 4-Pin
Zusatz Lufter Anschluss 4x 4-Pin
24-Pin EATX Strom 1

8-Pin ATX 12V Strom 1

Front Audio Anschluss ja

COM (Seriell) Anschluss 1
S/PDIF Out (onboard) 1

RGB Connector 1

ARGB Connector 3

7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital

Audio, onboard

Anschllsse und Schnittstellen

Mikrofon 1
Kopfhorerausgang 1
Subwoofer-Out 1

Spezifikationen

Soundchip onboard
Soundtyp 7.1 Kanal

2000 GB M.2 SSD (NVMe)

Merkmale

Kapazitat 2000 GB
Schnittstelle M.2 (PCle)
Formfaktor M.2 2280
Geschwindigkeit (lesen) bis 3500 MB/s
Geschwindigkeit (schreiben) bis 3000 MB/s

Gewicht & Abmessungen

Lange 80 mm cm
Breite 22 mmcm
Gewicht 10 g kg

ATX-Midi APNX V2, schwarz

Design

Formfaktor Midi-Tower
Materialien Kunststoff, Stahl
Seitenfenster ja

Beleuchtung ja

Grundfarbe schwarz
Dammung nein

Fronttar nein
eingebaute Lufter 1

Luftertyp 140mm

Einbaumaoglichkeiten

Hauptplatine ATX, mATX, ITX
max. Grafikkartenlange 45 cm

max. CPU-Kuhler Hohe 16.5cm

5.25 Zoll Schacht (extern) nein




OKeseaming

5.25 Zoll Schacht (intern)
3.5 Zoll Schacht (extern)
3.5 Zoll Schacht (intern, far HDD)
2.5 Zoll Schacht (intern, fur SSD)

Multi-Schacht (2.5 oder 3.5 Zoll
intern)

mogliche Lifter (hinten)
mogliche Lufter (vorne)
mogliche Lifter (Seitenteil)
mogliche Lufter (Deckel)

Gewicht & Abmessungen

Breite
Tiefe
Hoéhe
Gewicht

nein

nein

4

nein

0
3x 12cm oder 2x 14cm
nein

3x 12cm oder 2x 14cm

30.5cm
49 cm
50 cm
6.5 kg

Anschlisse und Schnittstellen

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.2

Mikrofon
Kopfhérerausgang
Cardreader
Einschaltknopf
Resetknopf

Luftersteuerung

0
0
2

Thermaltake Smart BM3 750W, Semi-
Modular, 80+ Bronze, ATX3.0

Strom

Nennleistung

Effizienz

80 PLUS

Format

Lufter

Lautstarke (bei 100% Last)

Modular

750W

ab 80%

80 PLUS Bronze
ATX

140mm
28.5db(A) - silent

ja

Anschllsse und Schnittstellen

ATX Stromstecker (24-pol.)
ATX 12V (4+4-pol.)

SATA Strom

IDE Strom

Floppy Strom

PCle Strom (6+2-pol.)

Energie

Max. Stromstarke (+12V)
Max. Stromstarke (+5V)
Max. Stromstarke (+3.3V)
Max. Stromstéarke (+5Vsb)
Max. Stromstarke (-12V)

Service24 basic

Allgemein

Garantie
Abholservice
Service & Support

Expressbearbeitung
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54A
17A
24A
2.5A
0.5A

24 Monate
6 Monate deutschlandweit
lebenslang

nein
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